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12. Berliner Technologieforum am 02. Juni 2022 

Aktuelle Trends in der Elektronikfertigung - new ways to go 

Bereits zum 12. Mal findet das Berliner Technologieforum in den 
Räumlichkeiten der Siemens AG, Berlin statt. Nach der Komplettabsage 
in 2020 und der erfolgreichen digitalen Veranstaltung in 2021, freuen 
sich die Organisatoren und Sponsoren die Teilnehmer dieses Jahr 
wieder persönlich vor Ort begrüßen zu können. Endlich ist neben dem 
reinen Zuhören von interessanten Fachvorträgen auch ein direkter 
persönlicher Austausch unter den Teilnehmern und Experten vor Ort 
wieder möglich.  

„Aktuelle Trends in der Elektronikfertigung – new ways to go“ lautet das Motto 
der diesjährigen Veranstaltung in Berlin. Basierend auf der 
Teilnehmerumfrage des letzten Technologieforums haben die Veranstalter 
aus einer Vielzahl von Vorschlägen die Topthemen ausgesucht. Lassen Sie 
sich durch diese praxisrelevanten Vorträge inspirieren und Antworten auf 
aktuelle Fragen finden. 

Während unsere Gesellschaft und Industrie kontinuierlich mit neuen 
Herausforderungen wie Verfügbarkeit der Rohstoffe und Bauelemente, 
Logistik oder CO2-Reduktion konfrontiert wird, schreitet die Umsetzung der 
Innovationen in den Bereichen der Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Aufbau- 
und Verbindungtechnik in der Elektronikfertigung stetig voran.  

Das 12. Berliner Technologieforum stellt sowohl den Erfahrungsaustausch zu 
bereits gewonnenen Erkenntnissen als auch einen kurzen Ausblick auf die 
zukünftigen Trends der Elektronikfertigung in den Mittelpunkt. 

Die Partnerfirmen Siemens, Rehm Thermal Systems, ASM Assembly 
Systems, ASYS Group, ATEcare, Balver Zinn, Christian Koenen, kolb 
Cleaning Technology, MTM Ruhrzinn, Vliesstoff Kasper und Zevac laden Sie 
herzlich am Donnerstag, den 2. Juni 2022 zum Berliner Technologieforum 
ein.  

Die Veranstaltung findet im Verwaltungsgebäude der Siemens AG, 
Conference Center Berlin, Rohrdamm 85, 13629 Berlin statt. 

Das Programm sowie die Anmeldeunterlagen finden Sie unter 
https://www.rehm-group.com/aktuelles/termine oder Sie wenden sich direkt 
an Frau Annika Erhard unter a.erhard@rehm-group.com. 
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Bildmaterial ist angefügt: Veranstaltungs-Logo, Impressionen aus 2019 
(Rehm Thermal Systems). 

 
 
 
Über Rehm Thermal Systems 
 
Die Firma Rehm zählt als Spezialist im Bereich thermische Systemlösungen 
für die Elektronik- und Photovoltaikindustrie zu den Technologie- und 
Innovationsführern in der modernen und wirtschaftlichen Fertigung 
elektronischer Baugruppen. Als global agierender Hersteller von Reflow-
Lötsystemen mit Konvektion, Kondensation oder Vakuum, Trocknungs- und 
Beschichtungsanlagen, Funktionstestsystemen, Equipment für die 
Metallisierung von Solarzellen sowie zahlreichen kundenspezifischen 
Sonderanlagen sind wir in allen relevanten Wachstumsmärkten vertreten. Vor 
allem der Bereich Beschichtungssysteme ist vor allem für die Hersteller von 
besonders sensibler Elektronik interessant, da sie präzises Lackieren mit der 
Konzentration auf das Wesentliche: den perfekten Schutz für Ihre Elektronik 
vereinen. Als kompetenter Partner mit mehr als 30 Jahren 
Branchenerfahrung realisieren wir innovative Fertigungslösungen, die 
Standards setzen.  


